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活発な質疑応答 

 

 節目となる第 50 回 YJC 実装技術セミナーは、

2019 年 11 月 28 日（木）に開催しました。今回

は、発展著しい AIに関して AIとは何であるか、

またその産業界への展開はどうできるのかなど

をわかりやすく探るセミナー内容で、長尾智晴

先生（横浜国立大学）には AI の今後の展開につ

いて、白石洋一先生（群馬大学）には AI の最新

応用例について、永田基樹氏（株式会社 plus 

zero）には AI とは何であるかについて、それぞ

れ分かりやすくご講演をいただきました。さら

に入江満氏（MI-6 株式会社）には AI を用いて

材料開発期間を驚異的に短縮する方法を紹介し

て頂き、参加者 37 名の中から質疑応答も活発で

ご講演後の交流会でも盛況でありました。 

＜実装技術セミナー写真＞ 

 

 

 

（佐脇） 

 我々の身の回りを取り巻く技術の潮流は AI

（人工知能：Artificial Intelligence）、IoT

（モノのインターネット：Internet of Things）、

５G 通信（第 5 世代通信：5th generation）な

ど、大変革が急速に進んでいます。この変化に

対して、実装技術の潮流を知り、また現場見学

から基礎も学習するコースとして、レベルアッ

プを目指す実装技術者に向けて 13 年以上の実

績を持つ講座で、前回好評であった講義と見学

をセットにした形態で実施します。 

1 日目は 3 月 10 日「株式会社メイコー（配線基

板トップメーカー）」で開催し、工場見学と大久

保利一氏（NPO 法人 サーキット・ネットワー

ク）の「実装基板の変遷～プリント配線板から

半導体パッケージさらにはシステムインパッケ

ージへ」のテーマでの講義です。2 日目は 3 月

17 日「シークスエレクトロニクス㈱（大手 EMS 

メーカー）」で開催し、工場見学と津田建二氏

（（株）セミコンダクタポータル、国際技術ジャ

ーナリスト）の「デジタル新時代の潮流と実装

技術」のテーマで講義を予定しています。各先

着 20 名の定員ですので早めの申し込みをお待

ちしています。 

＜JISSO スクールパンフレット＞ 

（佐脇） 


